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特定非営利活動法人サーキットネットワーク 

設立経緯と活動内容について 

         理事長 梶田 栄 

１.はじめに 

■ 特定非営利活動法人サーキットネットワークは電子実装に関する技術情報の交換、講演

会、講習会の開催等を行い、電子実装に関わる次世代への技術の継承と教育の推進を図

る活動、及びものづくり文化の振興を図る活動に寄与する団体です。電子実装関係に関

わりを持ってきた方たちの交流の場です。1995 年に「有限会社ピーシーテクノ」を設

立して、この分野での技術相談、技術調査、翻訳、技術記事執筆などの活動を行ってき

ました。また、ISO9000、ISO14000の認証取得や活用の技術相談も実施してきました。 

■ 2003年、この分野での「ものづくり教育」等を通じて社会に貢献することを目指して、

｢(有)ピーシーテクノ｣の内部に設けた実装技術者の OBのための親睦組織「サーキット

ネットワーク」研究会を発展させ、｢特定非営利活動法人サーキットネットワーク」を

設立しました。2023年には創立２０周年を迎え、記念のアーカイブ冊子『温故知新～実

装技術者の回想と夢＜先人の知恵を次世代に＞』誌を発行しました。本年で 22年目を

迎え正会員数は、個人会員・特別会員が 111名、団体加入が 7法人となっています。

(2025年 7月末現在) 

■ 技術面のみならず、人生設計や趣味などのホットな話題をテーマにした研究会と技術交

流会を毎月（原則）開催しています。また、コンサルティング、技術調査、ものづくり

支援、翻訳、技術記事執筆や、人材紹介、講習会への講師派遣の実績も多々あります。 

また、毎年 2回著名な有識者を招いての定期講演会も開催しています。 

■ コロナ禍を経て現在は、オンライン会議を活用しながら、①会員の増強を図る、②月例

研究会では技術系の方以外のメンバーも参加しやすい幅広いテーマを企画する、③定期

講演会を年２回開催する、④オフラインでの会員同士の交流の場として、見学会を年 2

回開催する、⑤講師派遣セミナー・研究会を積極的に運営する等の施策により安定した

事業を展開しています。2025年、無事に創立 22周年目を迎えた組織として、今後も関

係各位のご支援を期待しております。 

  

http://npo-c-net.jp/
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２.事業活動の事例 

◆ 月例研究会 ＆ 定期講演会 

原則として毎月開催（2025年 9月まで通算 276 回）し、会場は回路会館の会議室また

はオンラインで開催。月例研究会の講演内容は、その都度ホームページに掲載し、会員に

は電子メールで通知。 

・月例研究会テーマ一覧（2019 年～） 

 

 

 

年度 回 通算 講師 テーマ

2019 148 218 梶田　 栄氏 (会員) 『たかがコンデンサ、されどコンデンサ』

149 219 溝口 哲也氏 (会員外) 『 ビジネスへの執念 』－新市場開拓から世界シェアNo.1へ－

(前)東芝 専務取締役

150 220 青木 正光氏 (会員) 『 環境調和型 実装技術の動向 』

151 221 榎　敏孝氏 (会員) 『 舶用電子機器ご紹介 』

152 222 津久井　勤氏 (会員) 『 学会活動の成果とその活動から見えてくる留意点 』

153 223 川口 邦雄氏 (会員) 『日立化成(株)のプリント配線板について』　―シンガポール工場の現状も併せて―

154 224 松尾 秀治氏 (会員) 『IoT時代のセンサ動向』

155 225

156 226 ダニエル J.ドモンドン 氏 (会員) 『The story of my 40+ years working in the Japanese Printed Circuit Board Industry』

2020 157 227

158 228
159 229

160 230
161 231 西口賢治氏 (会員) 『利昌工業の最新基板材料について(北米の応用事例の紹介）』～北米の応用事例の紹介 ～

162 232 梶田　 栄氏 (会員) 『５Ｇ，Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ　および６Ｇの動向と部品材料』

163 233 向山　敬介氏 (アイビット社長) 『最新のX線検査方法「3種類のCT方式について、解析用と全数検査用」』

164 234 本多 　進氏 (会員) 『医療・介護・ヘルスケア 用ウェアラブル端末で基板実装が変わる！』～多様化するウェアラブル端末の動きを探る～

165 235 村井　曜氏（C-NET会員） 『MCL（銅張積層板）の歴史とキー技術』

2021 166 236 山下雅道氏（JAXA宇宙研　名誉教授） 『エコカーが切り拓く未来

167 237 梶田　栄 氏（会員） 『半導体の進化が助けた鉄道車両制御技術の進歩』

168 238 徳光芳隆 氏（会員） 『信頼性評価試験の実情と課題』～フィールド環境と試験環境の整合～

169 239 斎藤公彦 氏（会員） 『TCP(テープ・キャリア・パッケージ)の出現とその変遷』

170 240 山下雅道氏　(JAXA宇宙研　名誉教授) 『火星の生命探査と宇宙での食と農業』

171 241 池田弘之氏（会員） 『フレキシブルプリント配線板の材料・プロセスと品質』

172 242 西田秀行氏（Nep Tech.実装技術支援） 『SoCかChip-LetかこれからのSystem Integrationnの本命は？』

173 243 吉田 智　氏（【MRI 気象研究所】 『雷の科学』

174 244 青木 正光氏 (会員) 『情報通信システムの進化＜Post 5G/Beyond 5G/6Gの到来＞』

2022 175 245 柳澤由伽理氏　(筆跡カウンセラー協会代表) 『筆跡行動心理学　心の健康と文字の形』

176 246 菊地謙介氏（会員） 『モリマーエスエスピーが提案する次世代技術』

赤澤修哉氏（モリマーエスエスピー㈱） ■モリマーグループ紹介　■ガラスクロス　■ストレッチャブル基板　■プリント基板の放熱構造

177 247 加藤康男氏（長瀬産業 NVC室） 『人工知能が “意識” を持つ日は来るのか？』　～意識科学と人工知能～

178 248 飯田憲司氏　（FICT株式会社) 『導電性ペーストを用いた一括積層によるAny Layer IVH技術の開発』

179 249 梶田　栄氏（会員） 『工場カイゼン活動の紹介～トヨタJIT方式から学ぶ～』

180 250 並木　道義氏（JAXA非常勤講師） 『はやぶさ２が成し遂げたミッションとこれからの宇宙観測』

181 251 山中　公博氏（中京大学工学部教授） 『パワーモジュールにおけるはんだ接合部エレクトロマイグレーション～高電流密度下の金属原子移動現象～』

182 252 亀和田忠司氏(AZ Supply Chain Solutions) 『パッケージ市場 日本メーカーのポジションとビジネスチャンス』

183 253 高橋氏、酒井氏(㈱クオルテック：会員) 『①基板実装不良の事例と対策』『②クオルテックの事業紹介』

2023 184 254 並木 道義氏　（JAXA非常勤講師） 『「はやぶさ２」による「りゅうぐう」試料の解析結果とこれからの宇宙観測』

185 255 中野 冠氏（慶應義塾大学 教授） 『空飛ぶクルマへの期待と課題』

186 256 青木 正光氏　　（会員） 『世界からガソリン車が消える日？』

187 257 白石 洋一氏　　（会員） 『製造工程のDXを目指した 現場におけるデジタル化の現状－モデルベースによるAI，IoT，制御の統合－』

188 258 山末 英嗣氏（立命館大学 教授） 『脱炭素社会に潜む資源パラドックス問題』

189 259 西田 秀行氏（Nep Tech.実装技術支援） 『チップレットの現状と課題、その先に見えるのは3D-IC Monolithic, More Moore は2Dから3Dヘ』

190 260 菊池克 氏（NEC、プラットフォーム研） 『超伝導量子アニーリング素子とその実装構造の研究開発』

191 261

192 262 並木 道義 氏　（JAXA非常勤講師） 『宇宙新幕開け幕開け』

2024 193 263 青木 正光 氏　（C-NET副理事長） 『台湾のプリント配線板業界の動向について』

194 264 高橋 昭雄 氏(横浜国立大学、博士） 『DX及びビヨンド５Gを支える低誘電・低損失材料の開発動向』

195 265

196 266 白石 洋一 氏　（群馬大学 特任准教授） 『機械学習による信号波形の認識と異常検知への応用』

197 267 加藤義尚氏(福岡大学半導体実装研究所) 『METIプロジェクト「三次元電子モジュールに関する国際標準化」

199 269 青木正光氏（NPO-C-NET副理事長） 『タイのプリント配線板関連業界を探る』

200 270

2025 201 271 森野正行氏、博士(理学)ＡＧＣ(株) 『高速髙周波用プリント基板材料の開発動向』

202 272 加藤 義尚氏、福岡大学半導体実装研究所 『福岡大学半導体実装研究所及び三次元半導体研究センターの活動状況ご紹介』

203 273 大西哲也氏　(Grand Joint Technology Ltd) 『Glassパッケージの経過とその要素技術』

204 274

205 275 三宅敏広氏　(車載エレクトロニクス実装研究所) 『モビリティの進化に向けた車載機器の動向と実装・パッケージ構造』

206 276 柳田幸輝氏　(タカヤ株式会社) 『フライングプローブテスター開発38年の軌跡』

 [ トッパンメディアプリンティング東京、日野工場の見学 ]

[ 国立印刷局東京工場見学会 ]

[ 横浜ビール工場見学会 ]

新型コロナウイルス感染症予防策対応の為「中止」

 [ IBM量子コンピュータ見学会 ]

[ JAXA相模原キャンパス見学会 ]

http://npo-c-net.jp/
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・定期講演会テーマ一覧～2018年 3月第 13回より毎年 2回、通算で計 27回開催～ 

 →新技術や新製品の動向を中心にテーマを選定。 

 
  

参加者

(人）

※テーマ　『目前に迫ってきたクルマの電動化・自動化に関わる技術』

◆基調講演◆

13:00～14:00　「EV化で急拡大する半導体市場」　津田建二氏(国際ジャーナリスト)

◆技術講演◆

2024年3月18日 14:00～14:45　「環境規制強化と情報通信システムの変革＜電動化と自動運転が目前に迫る＞」　青木正光氏(C-NET)

14:45～15:30　「ミリ波レーダの技術動向と自動車応用」　梶原昭博氏(北九州市立大)

15:40～16:25  「ADAS、自動運転に必須の電子部品センサの基本と最新動向」　梶田　栄氏(C-NET)

16:25～17:10　｢酸化物系全固体電池の可能性と課題｣　鈴木久男氏(静岡大学)

※テーマ　『電子立国ニッポンの復活に向けて』

◆基調講演◆

13:00～14:00 「半導体実装技術の新たなる方向を探る＝我が国半導体の再生を願って」

                        西田秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

◆技術講演◆

2024年8月22日 14:00～14:45　「ハイエンド機器向け高多層基板の技術動向」　杉本　薫氏(FICT)

14:45～15:30　「医療・ヘルスケアの期待される将来市場」　川崎哲生氏(JEITA)

15:40～16:25 「ワイドバンドギャップ系パワー素子とその応用技術」　山口浩氏(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

16:25～17:10　｢ポスト5G／６G情報通信システムに向けたエレクトロニクス実装材料と接合技術｣　八甫谷明彦氏(ダイセル)

※テーマ　『電子立国　ニッポンの復活に向けて　Part２』

◆基調講演◆

13:00～14:00 「世界の半導体成功企業に見るニッポン復活のヒントと提言」　津田　建二氏(国際技術ジャーナリスト)

◆技術講演◆

2024年3月27日 14:00～14:45 「SiフォトニクスICを適用した超薄型トランシーバモジュールの開発」　西山浩平氏(I-PEX株式会社)

14:45～15:30　「シリコンキャパシタの最新技術動向」　久保田　翔氏(株式会社村田製作所)

15:40～16:25 ｢酸化物系全固体電池の技術・開発動向とEV対応への将来展望｣　大西剛氏(国立 物質・材料研究機構)

16:25～17:10 「車載インバータの現状と電動化動向」　神谷有弘氏(株式会社デンソー　)

※テーマ　『電子立国ニッポンの復活に向けて(PartⅢ)』

◆技術講演◆

13:00～13:45 「SiC MOSFETの最新技術動向」　岩室憲幸氏(筑波大学)

◆基調講演◆

2024年8月23日 13:45～14:45 「半導体産業復活に向けて実装技術の役割」　西尾俊彦氏(SBRテクノロジー)

◆技術講演◆

14:45～15:30　「Beyond5G/6Gに向けた光・テラヘルツ融合技術」　川西哲也氏(早稲田大学)

15:40～16:25 「これからの電子部品～今後の電子部品はどう進化していくか～｣　梶田　栄氏(C-NET)

16:25～17:10 「チップレット技術による半導体革命」　折井靖光氏(Rapidus)

※テーマ　『電子立国ニッポンの復活に向けて（PartⅣ）～救世主となる半導体の動向～』

◆基調講演◆

13:00～14:00 「チップレット時代の世界半導体市場の今後の展開は？」　津田建二氏(国際ジャーナリスト)

◆技術講演◆

2024年2月22日 14:00～14:45 「3Dパッケージング・チップレット集積化技術の最新動向」　福島誉史氏(東北大学)

14:45～15:30 「半導体 生かすも殺すも基板次第」　西田秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

15:40～16:25 ｢次世代半導体パッケージ用絶縁材料の開発状況｣　渡邊真俊氏(味の素)

16:25～17:10 「先端パッケージ・サブストレートを支える有機基材の最新動向」　尾瀬昌久氏(レゾナック)

※テーマ　『電子立国ニッポンの復活に向けて(PartⅤ)～救世主となる半導体の動向～』

◆技術講演◆

12:45～13:30 「半導体微細化技術の動向と新しいデバイス構造」　若林 　整氏(東京工業大学)

◆基調講演◆

2024年8月21日 13:30～14:30 「日本の半導体産業復活に向けた熊本大学における人材育成の取り組み」　青柳昌宏氏(熊本大学)

◆技術講演◆

14:30～15:15 「ナノインプリントを応用した有機基板超微細配線の形成」　見山克己氏(北海道科学大学)

15:25～16:10 ｢SiCパワー半導体とウェ―ハの最新開発動向｣　大谷 　昇氏(関西学院大学)

16:10～16:55 「チップレット集積の最新動向と課題,今後への期待」　西田秀行氏　(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

※テーマ　『「がんばれニッポン！　PARTⅠ」 ～期待できる市場はどれだ～』

◆基調講演◆

13:00～14:00 「エヌビディアに見る、失敗を成長に生かす企業文化」　津田建二氏(国際ジャーナリスト)

◆技術講演◆

2025年2月21日 14:00～14:45 「車載半導体の最新技術動向」　石原秀昭氏(岐阜大学)

14:45～15:30 「パワー半導体用SiCウｴハの製造技術の開発と動向」　加藤智久氏(産総研)

15:40～16:25 「ミリ波通信モジュール用基板材料及びパッケージング技術」　須藤薫氏(村田製作所)

16:25～17:10 「電子回路基板の用途市場を探る」　青木正光氏(C-NET)

※テーマ　『がんばれニッポン！　PARTⅡ」 ～期待できる市場はどれだ～』

◆基調講演◆

13:00～14:00 「半導体パッケージの動向と車載向けパッケージの課題」 　西田秀行氏(ニシダエレクトロニクス実装技術支援)

◆技術講演◆

2025年8月22日 14:00～14:45 「最近の半導体実装基板とその製法　～回路はめっきで作られる～」　大久保利一氏(C-NET)

14:45～15:30 「ダイヤモンド半導体技術の最近の進展」　嘉数　誠氏(佐賀大学)

15:40～16:25 「車載パワーエレクトロニクスの技術動向 ～インバータを中心に」　神谷有弘氏(所属無し)

16:25～17:10 「ガラスコアサブストレートは本当に来るのか？課題と最新動向」　八甫谷明彦氏(よこはま高度実装技術コンソーシアム)

第21回 102

第22回 75

第20回 83

第25回 83

第23回 103

第24回 110

第26回 89

第27回 99

回 実施日 詳細

http://npo-c-net.jp/
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◆パテントノート 

一社)日本電子回路工業会(JPCA）より 2002年から JPCA NEWSに掲載する「プリント

配線板関連公開特許アブストラクト」を依頼され、毎月 30件程度を月刊誌 JPCA NEWS

向けに提供してきました。JPCA NEWSが月刊から季刊に変わった現在、JPCA WEBサイ

トの[会員ページ]―[パテントノート]に「プリント配線板関連公開特許アブストラク

ト」として、特許庁から出された公開特許情報のプリント配線板関連の注視すべき公

開特許を 100 件程度抽出して提供しています。一方、その調査過程で実装関係まで広

く含んで調査抽出した全公開特許を C-NET会員専用ホームページに掲載しています。 

・2025 年６月の掲載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 学会・協会・工業会等の講演会協賛 

 エレクトロニクス実装学会（JIEP）公開研究会、 よこはま高度実装コンソーシアム（YJC）

スクールおよびセミナー、表面技術協会研究会、化学工学会部会 他の活動に協賛。 

 

◆ 技術・記念書籍出版／専門紙投稿例 

 「プリント板と実装技術」出版（下） 

 

 

 

 

 

 

 

 
        書籍出版例       20周年記念誌 

 創立20周年を記念して、

創立 10 周年時と同様に 

活動報告や先人の知恵な

どをまとめた記念誌を作

成し、会員ページで公開 

http://npo-c-net.jp/
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◆サーキットネットワーク活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エレクトロニクス実装学会からの表彰の様子(2018.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JAL/ANA 整備工場見学会(2017.12)      大宮総合車両センター見学会(2018.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   日本 IBM 量子コンピュータ見学会(2023.12)  JAXA 相模原事業場見学会(2024.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   国立印刷局見学会(2024.12)      キリン横浜工場見学会(2025.6) 

http://npo-c-net.jp/
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３.支援活動について 

◆ C-NET では、以下の様な支援活動を行っています。 

１）「ものづくり支援」プログラム 
C-NET では、皆様方の「ものづくり支援」を行なっています。業界の経験豊富な人材が多数在

籍し、社会に開かれた組織です。趣旨にご賛同の方々のご参加をお待ちしています。「プリン

ト配線板」や「回路実装」に関する事項、何なりとご相談受け付けます。 

 

２）「講師派遣」プログム ～訪問セミナー～ 
2023年の実績は、 

・エレクトロニクス実装学会（JIEP）でのプリント配線板教育コース（オンライン開催）へ

の出講。 

・C-NET会員以外の企業、団体からの要請による技術項目について、セミナー形式にて、ご依

頼先の会場にて出張でのカスタム・セミナーを実施。 

 

３）「出前講座」  ＜メニュー例＞ 
2023年の講師派遣プログラム実績は、 

・プリント配線板の入門からビルドアップ配線板、部品内蔵配線板などの各種配線板技術、

さらに電子部品とプリント配線板への実装技術までを対象 

・ものづくりに関する要素技術の他、生産管理、原価管理、特許技術の講座なども用意。 

・エレクトロニクス実装や電子部品、プリント配線板の基本技術についての標準的な教育プ

ログラムを用意しています。 

 

４）「人材紹介」プログラム 
豊富な知識、経験を有するさまざまな分野の人材が在籍していますので、

コンサルティングなど、ニーズに応じて最適な人物を紹介致します。 

５）一社）日本電子回路工業会（JPCA）向け支援内容例 
①製造＆営業ハンドブック改訂版作製支援（右図）          

②「パテントノート」へのアブストラクト提供 等々。 

 

◆ 支援依頼方法について 

・ 希望講座：１）～４）の例に示す様なご希望する支援内容をご連絡下さい。 

・ ご希望日時に、ご希望場所へ担当の講師が出向いて（またはオンラインで）講座を

開催します。 

※ホームページ＜http://npo-c-net.jp/＞もご覧ください。 

🔍 C-NET 実装で検索 
  

http://npo-c-net.jp/
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2025年 10 月 1日 

特定非営利活動法人サーキットネットワーク(NPO C-NET) 

入 会 の ご 案 内 

         理事長 梶田 栄 

特定非営利活動法人サーキットネットワーク（NPO C-NET）は、下記の目的と事業内容で

活動しております。この目的、内容および会費等につきご賛同いただけましたら、下記の

連絡先に、E-mailをお送り下さい。その後の手続きをご案内させて頂きます。 

記 

１．目的（定款第 3条）  

この法人は、電子実装に関する技術交換、討論会、講習会の開催等の事業を行い、 

電子実装に関わる次世代への技術の継承、社会教育の推進を図る活動及びものづくり 

文化の振興を図る活動に寄与することを目的とする。 

２．事業（定款第 5条）      

（1）特定非営利活動に係る事業 

① 実装技術に関する技術交換・討論会の開催 

② 電子実装に関連した講習会の開催 

③ 電子実装に関する情報提供 

３．主な活動 

（1）月例研究会：原則月 1度、オンラインでの月例研究会を開催しています。電子回路実

装分野などで、「今話題の内容」や「いまさら聞けないあの話題」などな

ど、会員の皆様のご要望を考慮し、会員限定の研究会として毎月多彩な講

師を招聘し、セミナーを開催しています。講師とのオンライン交流もあり

ますし、講演の予稿データは PDF で提供頂いております。また、研究会前

の時間には、会員同士でオンラインでの四方山話の時間を設けておりま

す。参加費無料です。 

（2）見学会 ：年 2回の見学会を開催。今話題のテーマや技術の展示会場や企業・団体と

交渉して、C-NETとして見学を申込みます。特別に詳細の説明をして頂け

た事例もあります。ご期待ください。見学会終了後には、有償になります

がオフライン懇親会等を企画予定です。 

（3）定期講演会：年 2回の定期講演会を開催。会員の方も有償となりますが、会員価格で

ご参加頂けます。各界の著名な講師を招いての講演会は、聞き逃せませ

ん。 

【年会費】 正会員：入会金なし、  年会費 4,000 円 

【連絡先】 特定非営利活動法人サーキットネットワーク 

   理事＆事務局長 大久保利一 *事務局 E-mail：c-net@npo-c-net.jp 
  

http://npo-c-net.jp/
mailto:c-net@npo-c-net.jp
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アーカイブ冊子『温故知新～実装技術者の回想と夢＜先人の知恵を次世代に＞』について 

 

特定非営利活動法人サーキットネットワークは、年度創立 20周年を迎えました。その記

念にアーカイブ冊子『温故知新～実装技術者の回想と夢＜先人の知恵を次世代に＞』を発

刊しました。 

昭和から平成のモノづくり日本を支え、働き続けてきた経験豊富な C-NET のメンバーに

プリント配線板の黎明期や発展期について、諸先輩の知恵を書籍化して次の若き世代への

贈り物として、A5版、435 ページの書籍にまとめました。本書は C-NET創立 20周年を記念

して企画され、「先人の知恵を次代に伝える」ことを目的とし、C-NET の会員の皆様に配布

致しました。 

「成功の秘訣はここにある！ 

先輩たちのリアルなストーリーを手に入れましょう！」    

非会員の方への頒布価格は 4,000円(税込)ですが、今なら入会頂いた方には無償で寄贈致

します。残部に限りがありますので、ご入手をご希望される方は、ぜひ、お早目に以下ま

でご連絡ください。 

 E-mail：c-net@npo-c-net.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以上 ―   

http://npo-c-net.jp/
mailto:c-net@npo-c-net.jp

